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FUJ ITSU LIFEBOOK

Fujitsu LIFEBOOK E8420 - Bundle Intel® Core™2 Duo P8600 39,1
cm (15.4") 2 GB 160 GB Intel® GMA 4500MHD Windows Vista
Business

Produktfamilie: LIFEBOOK Artikel-Code:

VFY:E8420MF021DE/1

Marke : Fujitsu

Produktname : LIFEBOOK
E8420 - Bundle

Intel Core 2 Duo P8600 (2.40 GHz, 3 MB L2, 1066 MHz), 2GB RAM (1x 2 GB), 15,4 " WSXGA+
(1680x1050), Intel GMA X4500 HD, 160GB HDD SATA, DVD-SuperMulti (DL), BT, WLAN 802.11n, UMTS,
original Windows Vista Business/ TwinLoad Windows XP Pro + ServicePack 3) VOS/48h

Fujitsu LIFEBOOK E8420 - Bundle Intel® Core™2 Duo P8600 39,1 cm (15.4") 2 GB 160 GB Intel® GMA
4500MHD Windows Vista Business:

Die LIFEBOOK E Serie wurde gezielt fir anspruchsvolle Anwender

entwickelt. Neueste Intel® Centrino® Duo Prozessortechnologie liefert

Ihnen hohe Leistung und eine lange Akkulaufzeit. Das Gerat bietet eine

grosse Schnittstellenvielfalt - inklusive serieller und paralleler Schnittstelle.Sténdige Konnektivitat wird

durch das integrierte UMTS Modul sichergestellt. Die integrierte ConfCamera unterstitzt on-the-fly

Videokonferenzen.

Bildschirm

Bildschirmdiagonale *
Display-Auflésung *

39,1 cm (15.4")
1680 x 1050 Pixel

Tastatur

Eingabegerat

Software
Natives Seitenverhaltnis 16:10 ) )
Installiertes Betriebssystem *
Prozessor )
Prozessor Besonderheiten
Prozessorhersteller * Intel ) .
. Intel® Wireless-Display (Intel®
Prozessorfamilie * Intel® Core™ 2 Duo WiDi)
Prozessor * P8600 Intel® My-WiFi-Technik (Intel®
Anzahl Prozessorkerne 2 MWT)
Prozessor-Threads 2 Intel® Anti-Theft Technologie
Prozessor-Taktfrequenz * 2,4 GHz (Intel® AT)
Intel® Hyper-Threading-Technik
Prozessor-Cache 3 MB
(Intel® HT Technology)
Prozessor Cache Typ L2 Intel® Turbo-Boost-Technolog
Prozessorsockel Socket 479 nte urbo-oost-Technologle
. Verbesserte Intel SpeedStep
Front5|debuls des Pr.ozessors 1066 MHz Technologie
Prozessor Lithografie 45 nm Intel® Clear Video HD Technology
Prozessorbetriebsmodi 64-Bit fur (Intel® CVT HD)
Prozessor-Serien Intel Core 2 Duo P8000 Series Intel® Clear Video Technologie
Prozessor Codename Penryn Intel® InTru™ 3D Technologie
Bus T FSB
yp Intel® Insider™
FSB Gleichwertigkeit X ) . )
. Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Stepping R1
Thermal Design Power (TDP) 25W Intel® Flex Memory Access
Tjunction 105 °C TESI("\D‘I)AES New Instructions (Intel®
Anzahl der Processing Die 410 M . .
Transistoren Intel® Trusted-Execution-Technik
Processing die GroRe 107 mm? Intel® Enhanced Halt State
CPU-Multiplikator (Bus- 9 Intel® VT-x mit Extended Page
/Kernverhaltnis) Tables (EPT)
ECC vom Prozessor unterstitzt X Intel® Demand Based Switching

Touchpad

Windows Vista Business

X X X X X X

X
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Speicher
Speicherkapazitat *
Speicherlayout
RAM-Speicher maximal *
Speichermedium

Gesamtspeicherkapazitat *
HDD Schnittstelle

HDD Geschwindigkeit
Integrierter Kartenleser

Grafik

Separates Grafikkartenmodell *
Separater Grafikadapter *

Audio

Audio-System

Anzahl eingebauter Lautsprecher
Kamera

Frontkamera

Netzwerk
Netzwerkfunktionen
Bluetooth
Bluetooth-Version

Anschliisse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlisse *

Anzahl Ethernet-LAN-Anschliisse
(RJ-45)

DVI Anschluss
Anzahl VGA (D-Sub) Anschllsse

Anzahl |IEEE 1394/Firewire
Anschlisse

Kopfhérerausgange
S/PDIF-Ausgang
Mikrofon-Eingang
Docking-Connector

ExpressCard-Slot

Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze

CardBus PCMCIA Slot-Typ
SmartCard-Slot

TV-Out

TV-Ausgangstyp

Anzahl Parallelanschllsse
Anzahl serielle Anschliisse

2 GB
2x1GB
4GB

160 GB
SATA
5400 RPM
v

Intel® GMA 4500MHD
v

Realtek ALC262
2

Gigabit Ethernet
v
2.1+EDR

Prozessor Besonderheiten

Intel® Clear Video Technology flr

Mobile Internet Devices (Intel® CVT X

for MID)
Intel® 64
Execute Disable Bit

Leerlauf Zustande

Thermal-Uberwachungstechnologien

Prozessor-PaketgroRe
Prozessor-Code
Eingebettete Optionen verfiighar

Intel® Virtualisierungstechnik far
direkte 1/0 (VT-d)

Intel® Virtualization Technologie
(VT-X)

Intel® Dual Display Capable
Technology

Intel® FDI-Technik

Intel® Rapid-Storage-Technik
Intel® Fast Memory Access
ARK Prozessorerkennung
Konfliktloser-Prozessor

Energie
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Sicherheit

Kabelsperre-Slot
Slot-Typ Kabelsperre
Trusted Platform Module (TPM)

Gewicht und Abmessungen
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht *

Sonstige Funktionen
Wireless-Technologien
Infrarotport

Typ

Display

TV-IN Port

Internes Modem

v
v
v
X
35 x 35 mm

SLGDZ
X

X

|\

v
Kensington
v

357 mm
260 mm
36 mm
2,7 kg

IEEE 802.11a/g/n
v

PC

LCD

Publication date: 18-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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